2/12/2023

3/12/2023

4/12/2023

5/12/2023

6/12/2023

7/12/2023 8/12/2023

9/12/2023  10/12/2023

11/12/2023  12/12/2023

13/12/2023  14/12/2023

15/12/2023

16/12/2023

17/12/2023 18/12/2023

19/12/2023  20/12/2023

Grados

Célculo (m) Fisica (m) | (m) | Algebra (m) |
T. Sefial (m) T.Electron.(m) Ecs. Dif. (m) An. Datos (m) | T.Redes (m) |
Quimica(m) T.Electron.(m) Ecs. Dif. (m) An. Datos (m) Adm.Emp.(m)
Quimica(m) T.Electron.(m) Ecs. Dif. (m) An. Datos (m) Adm.Emp.(m)
Quimica(m) T.Electron.(m) Ecs. Dif. (m) An. Datos (m) Adm.Emp.(m)
Quimica(m) T.Electron.(m) Ecs. Dif. (m) An. Datos (m) | Adm.Emp.(m) |
Quimica(m) Ecs. Dif. (m) An. Datos (m) Adm.Emp.(m)
Quimica(m) An. Datos (m) Adm.Emp.(m)
Quimica(m) T.Electron.(m) Ecs. Dif. (m) An. Datos (m) Adm.Emp.(m)
Quimica(m) T.Electron.(m) Ecs. Dif. (m) An. Datos (m) Adm.Emp.(m)
[
Sist.Transm. (t) Sist.Digit.(m) Méts.Dis.E.(m) Dig.Sign.Pr.(t) AntenasyP.(t)
Resist.M.(m) Trans.Calor(t) Sist.Digit.(m) Sist.Eléctric. (t) C. Autom.(t) Ing.Mats.(t)
Resist.M.(m) Trans.Calor(t) |ERenov.(t) Sist. Eléctric.(t) | C. Autom.(t) Ing.Mats.(t)
Resist.M.(m) Trans.Calor(t) Infor. 11 (t) sist.Eléctric. (t) C. Autom.(t) Ing.Mats.(t)
Resist.M.(m) Trans.Calor(t) i C. Autom.(t) Ing.Mats.(t)
Resist.M.(m) i T.Electron.(m) T.Dis.Creat.(t) i
Resist.M.(m) G.Disefio(t) | T.Dis.Creat.(t) Ing.Mats.(t)
Autom.Ind(t) Tecno.Info.(t) ‘Téc.Optim.(t) Mej.Proc.(t) Ing.Mats.(t)
Bio.Comp.(m) Dis.Protot.(t) |F : | Proc.Sefi.(t) C. Autom.(t) |Técn.Bio.(()
Micropr.(t) Com.lnalém.(t) Coding (m) Ciberseg. (t) |RedesS.Mult(m) Arq.Comp.(t) |
Micropr.(t) T.Eléctrica(t) Compat.€.(m) Mét.Dis.El.(m) Ing.Mats.li(m) S.Fabr.Elec.(m)
T i T.Eléctrica(t) Accion.Elec.(m) Polit.Energ.(m) Ing.Mats.li(m) S.Fabr.Elec.(m)
T T.Eléctrica(t) Constr.Ind.(t) T.Mod.Sim.(m) Ing.Mats.li(m) T.Fabricac.(t)
T FluidPow(m) Constr.ind.(t) | T.Vehiculos(t) | Ing.Mats.II(m) TFabricac.(t) |
T. FluidPow(m) Constr.Ind.(t) T.Vehiculos( T.Fabricac.(t)
Trans.Calor(t) G.Disefio(t) calid. y $.G.(m) Ecodisefio (m) T.Mod.Sim.(m) C. Autom.(t) Ing.Mats.(t)
Autom.Ind(t) FluidPow(m) calid. y 5.G.(m) Ecodisefio (m) T.Mod.Sim.(m) Ing.Mats.li(m) T.Fabricac.(t)
Dir.Comer.(t) Calid. y 5.G.(m) 'Mod.y Sim.(m) Polit.Energ.(m) Sist.Info.E.(m) TFabricac.(t) |
Instrum Bio.(t) Ing Tejidos(t) Técn.Opti.(m) Ing.Clin.(t) | MicroNano(m) Biom.Bior.(t) |
T.Eléctrica(t) Infor. 1 () T.Mod.Sim.(m) Sist.Eléctric. (t)
Constr.Ind.(t) | T.Mod.Sim.(m) | |
Bio.Comp.(m) Instrum.Bio. (t) Ing.Tejidos(t) Técn.Opti.(m) Ing.Clin.(t) | An. Datos (m) |Técn.Bio.(t)
8/1/2024 9/1/2024 10/1/2024 11/1/2024 12/1/2024 13/1/2024 14/1/2024 15/1/2024 16/1/2024 17/1/2024 18/1/2024 19/1/2024 20/1/2024
Célculo (m) Fisica (m) Algebra (m) Intro.Ing.(t)
T.Electron.(m) An. Datos (t) .Dif.(m)  Eticall (t) T.Redes (m)
T.Electron.(m) |An. Datos (t) . Dif. (m) |Eticall(t)  Adm.Emp.(m)
T.Electron.(m) An. Datos (t) . Dif. (m)  Etica Il (t) Adm.Emp.(m)
T.Electron.(m) An. Datos (t) .Dif. (m)  Eticall (t)  Adm.Emp.(m)
T.Electron.(m) An. Datos (t) .Dif.(m)  Eticall (t)  Adm.Emp.(m)
Metod.Dis(m) |An. Datos (t) . Dif. (m) ‘Adm.Emp.(m)
Metod.Dis(m) An. Datos (t) Eticall () Adm.Emp.(m)
T.Electron.(m) An. Datos (t) .Dif. (m)  Eticall (t)  Adm.Emp.(m)
T.Electron.(m) An. Datos (t) .Dif.(m) Eticall (t)  Adm.Emp.(m)
Sist.Transm. (t) Dig.Sign.Pr.(t) Sist.Digit.(m) AntenasyP.(t) Méts.Dis.E.(m)
Trans.Calor(t) C. Autom.(t) Sist.Digit.(m) Resist.M.(t) Ing.Mats.(t) sist.Eléctric.(m)
Trans.Calor(t) C. Autom.(t) ResistM.(t)  E.Renov.(t) Ing.Mats.(t) Sist.Eléctric.(m)
Trans.Calor(t) | C. Autom.(t) ResistM.(t) Infor.II(t) |Ing.Mats.(t) Sist.Eléctric.(m)
Trans.Calor(t) C. Autom.(t) Resist.M.(t) Ing.Mats.(t) ani
T.Dis.Creat.(t) T.Electrén.(m) Resist.M.(t) Etica Il (t)
T.Dis.Creat.(t) Resist.M.(t) Ing.Mats. (t) G.Disefio(t)
Tecno.Info.(t) | Mej.Proc.(t) Téc.Optim.(t) | Ing.Mats.(t)
Dis.Protot.(t) C. Autom.(t) Bio.Comp.(m) F.Transporte(t) Proc.Sefi.(t) | ‘Técn.Bio.(m)
Coding (m) Micropr.(m) RedesS.Mult(m) Ciberseg. (m) Arg.Comp.(t)
T.Eléctrica(t) Micropr.(m) Ing.Mats.li(m) | S.Fabr.Elec.(m) Meét.Dis.El.(m)
T.Eléctrica(t) Polit.Energ.(m) Ing.Mats.ll(m) S.Fabr.Elec.(m) Accion.Elec.(t)
T.Eléctrica(t) Constr.ind.(m) T.Mod.Sim.(m) Ing.Mats.lI(m) T Fabricac.(t)
T.Vehi Constr.Ind.(m) Ing.Mats.II(m) FluidPow(m) T Fabricac.(t)
_T (Constr.Ind.(m) FluidPow(m)  T.Fabricac.(t)
Trans.Calor(t) Calid. yS.G.(t) C.Autom.(t) Ecodisefio (m) T.Mod.Sim.(m) Ing.Mats.(t) G.Disefioft)
Calid. y $.G.(t) Ecodisefio (m) T.Mod.Sim.(m) Ing.Mats. ll(m) FluidPow(m) T Fabricac.(t)
Calid. y $.G.(t) Polit.Energ.(m) Mod.y Sim.(m) T Fabricac.(t) _Sist.Info.E.(m)
Instrum.Bio.(t) Ing Tejidos(t) MicroNano(m) Técn.Opti.(m) Ing.Clin.(t) Biom.Bior.(m)
T.Eléctrica(t) T.Mod.Sim.(m) Infor. Il (t) Sist.Eléctric.(m)
Constr.Ind.(m) ' T.Mod.Sim.(m) |
Instrum.Bio.(t) Ing Tejidos(t) An. Datos (t)  Bio.Comp.(m) Técn.Opti.(m) Ing.Clin.(t) Técn.Bio.(m)
[
ASIGNATURAS CORE
Jueves 11 (m)
Fechas 15/5/2024  16/5/2024  17/5/2024  18/5/2024  19/5/2024 20/5/2024  21/5/2024 22/5/2024  23/5/2024  24/5/2024  25/5/2024  26/5/2024  27/5/2024  28/5/2024  29/5/2024 30/5/2024  31/5/2024 Grados
Jueves Martes
Econ.Empr(t) | Célculo Il (m) | | Fisica Il (m)
CamposEl.(m) RedesTel.(m) Sefialesys.(m) Andlisis yS.(t) Circuits.E.(t)
ani T.M.Amb.(m) E. Grafica(m) Electrotec.(m) ‘Termo.(m)
T.M.Amb.(m) E. Grafica(m) Electrotec.(m) Termo.(m)
T.M.Amb.(m) E. Grafica(m) Electrotec.(m) Termo.(m)
T.M.Amb.(m) E. Grafica(m) Electrotec.(m) Termo.(m)
T.M.Amb.(m) E. Grafica(m) HistoriaDi(t) T. Disefio(m) 'Termo.(m)
i T.M.Amb.(m) E. Gréfica(m) istoriaDi T. Disefio(m)
Inv.Ope.(m) T.M.Amb.(m) E. Grafica(m) Tecn.Digit.(m) Termo.(m)
| | i Bioguim.(m) |BioFund.(m) Biomater.(m) | Circuits.E.(t)
Reto itin.(m) Optoe.C.0.(m) Trans.Dat.(t) Infor. Il (m) Electr.Com.(m)
Reto itin.(m) M.Fluidos(m) T. Méags.(t) Infor. Il (m) Circuits.E.(t)
Reto itin.(m) M.Fluidos(m) T. Méas.(t) G.Operacs.(m) Infor. II (m) Elem.Mag.(m) Circuits.E.(t)
Reto itin.(m) M.Fluidos(m) | T. Méas.(t) | Infor. Il (m) | sist.Electr.i(t)
Reto itin.(m) M.Fluidos(m) T. Méags.(t) G.Operacs.(m) Infor. II (m) Elem.Mag,(m) Sist Electr.I(t)
Reto itin.(m) M.Fluidos(m) T. Méags.(t) S.Med.Instr.(t) Res.Mats.lI(m)
Reto itin.(m) M.Fluidos(m) T.Méqs.(t)  Electr.Pot.(t) G.Operacs.(m) Res.Mats.lI(m)
Reto itin.(m) M.Fluidos(m) | T. Méas.(t) 'S.Med.Instr.(t) Res.Mats.li(m)
Reto itin.(m) M.Fluidos(m) T. Méags.(t) Electrotec.(m) T. Dis. Il (m) T.ValExp.(t)
Reto itin.(m) M. Fluidos(m) T. Méags.(t) T. Dis. Il (m) T.Val.Exp.(t)
Reto itin.(m) Dir.Financ.(m) istica( Ing Softw.(m) Dis.Ctr.SP(t)
Reto itin.(m) Pract.Bio.(m) Genom. (m) Técn.Bio.lI(t) Anat Fisio.(m)
[ [ [ [
Sist.Co.Di.(t) Radiofrec.(m) Sist.Telem. (m)
Automatiz.(m) Sist.Auto.(t) Electr.Pot.(t)
| Automatiz.(m) Sist.Auto.(t) Electr.Pot.(t) 'S.Med.Instr.(t) Elem.Mag.(m) | Res.Mats.li(m)
Inst.Eléct.(m) Sist.Auto.(t) Electr.Pot.(t)
Inst.Eléct.(m) Sist.Auto.(t) Electr.Pot.(t) S.Med.Instr.(t) Elem.Mag.(m) Res.Mats.lI(m)
Electr.Pot.(t) G.Operacs.(m) Elem.Maq.(m)
Mét.Num.(m) Termotecn.(m) Electr.Pot.(t) |S.Med.Instr.(t) Elem.Mag.(m) |
Mét.Num.(m) Termotecn.(m) Elem.Maq.(m)
Mét.Num.(m) Termotecn.(m) Elem.Maq.(m) Res.Mats.lI(m)
G.Disefio II(m) . Dis. Il (t) S.Med.Instr.(t) Res.Mats.lI(m)
D.Personas(t) |G.Disefio Ii(m) . Dis. Il (t)
D. ersonas(t) .
Da(aA.Med.(m)‘ | Bioética (t) MyN.Avan(m) | Sist.Bio.Impl(m) | InstrBioApl(m)
DataA.Med.(m) Genom. (m)  Bioquim.(m) BioFund.(m) Sist.Bio.Impl(m) Anat Fisio.(m) InstrBioApl(m)
[ [ [
Fechas 13/6/2024  14/6/2024  15/6/2024  16/6/2024  17/6/2024  18/6/2024  19/6/2024  20/6/2024 21/6/2024  22/6/2024  23/6/2024  24/6/2024 25/6/2024 26/6/2024  27/6/2024  28/6/2024 Grados
Estadistica(m) Célculo Il (m) | Antrll(m)/Etica(t) |FIsi:aII[m) Econ.Empr(m)
Itinerario(t)  Analisis yS.(m) CamposEl(m) 'RedesTel.(t) Sefalesys.(m) Circuits.E.(t)
inerari T.M.Amb.(m) éni E. Gréficalt) Electrotec.(m) Termo.(m)
T.M.Amb.(m) E. Grafica(t) Electrotec.(m) Termo.(m)
T.M.Amb.(m) E. Grafica(t) Electrotec.(m) Termo.(m)
ltinerario(t)  T.M.Amb.(m) E. Graficalt) Electrotec.(m) Termo.(m)
inerari T.M.Amb.(m) E. Gréficalt) istoriaDi T. Disefio(t) Termo.(m)
T.M.Amb.(m) E. Grafica(t) T. Disefio(t)
T.M.Amb.(m) Inv.Ope.(m) E. Grafica(t) Tecn.Digit.(m) Termo.(m)
Biomater.(m) ani Bioguim.(m) BioFund.(m) Circuits.E.(t)
[ [
Trans.Dat.(m) Retoitin.(t)  Optoe.C.0.(m) Infor. Il (m) Electr.Com.(m)
T. Mégs.(m) M.Fluidos(m) Infor. Il (m) Circuits.E.(t)
T. Mégs.(m) M Fluidos(m)  Elem.Mag.(m) | Infor. Il (m)  G.Operacs.(m) Circuits.E.(t)
. Mégs.(m) Sist.Electr.l(t) M Fluidos(m) Infor. Il (m)
T. Mégs.(m) Sist.Electr.li(t) Retoitin.(t)  M.Fluidos(m) Elem.Mag.(m) Infor. Il (m)  G.Operacs.(m)
T. Mégs.(m) Retoitin.(t)  M.Fluidos(m) S.Med.Instr.(t) Res.Mats.lI(m)
T. Mégs.(m) Electr.Pot.(m) 'M.Fluidos(m) |G.Operacs.(m) Res.Mats.li(m)
. Mégs.(m) (t)  M.Fluidos(m) S.Med.Instr.(t) Res.Mats.lI(m)
T. Mégs.(m) T.Val.Exp.(t) (t)  M.Fluidos(m) T.Dis. Il () Electrotec.(m)
T. Mégs.(m) T.Val.Exp.(t) in.(t)  M.Fluidos(m) . Dis. Il (m)
Ing.Softw.(m) () Dis.Ctr.SP(m) Logistica(m) Dir.Financ.(m)
Técn.Bio.lI(m) Reto itin.(t) lPra‘ct,Bio.(t) Anat Fisio.(m) | Genom. (m)
Automatiz.(t) Electr.Pot.(m) Sist.Auto.(t)
Automatiz.(t) Electr.Pot.(m) | Elem.Mag.(m) Sist.Auto.(t) 'S.Med.Instr.(t) Res.Mats.li(m)
Sist.Telem. (t) Sist.Co.Di.(m) Radiofrec.(m)
Inst.Eléct.(t) Electr.Pot.(m) Sist.Auto.(t)
Inst.Eléct.(t) Electr.Pot.(m) Elem.Maq.(m) Sist.Auto.(t) S.Med.Instr.(t) Res.Mats.lI(m)
Electr.Pot.(m) | Elem.Mag.(m) | |G.Operacs.(m)
Mét.Num.(t) Electr.Pot.(m) Elem.Maq.(m) Termotecn.(t) S.Med.Instr.(t)
Mét.Num.(t) Elem.Maq.(m) Termotecn.(t)
Mét.Num.(t) Elem.Maq.(m) Termotecn.(t) Res.Mats.lI(m)
T.Dis. NI (t) Eticalll(t)  G.Disefio li(m) 'S.Med.Instr.(t) Res.Mats.li(m)
D.Personas(t) . Dis. 11l (t) G.Disefio Ii(m)
D.Personas(t)
DataA.Bio.(t) InstrBioApl(t) | MyN.Avan(m) |Sisl.Bio.Impl(m‘) Bioética (m)
DataA.Bio.(t) InstrBioApI(t) lBioquim.(m) BioFund.(m) Anat Fisio.(m) |Sist.B\’o.Impl(m‘) Geném. (m)
ASIGNATURAS CORE
Jueves 20 (t)

Viernes 14 (t)



